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Abstract (en)
The surface of a semi-finished product (5) including a hyper eutectic aluminum alloy, is roughened by a high-pressure water blasting. The roughened
product is positioned in a mold and is surrounded with a casting metal. A firm bond is formed between the product (5) and the solidified casting
metal.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Eingießen eines metallischen Halbzeugs in ein Gussbauteil, wobei das Halbzeug an einer dem Gussteil
zugewanden Oberfläche aufgeraut wird, anschließend in ein Gießwerkzeug lagedefiniert positioniert wird, mit Gießmetall umgossen wird, wonach
eine feste Verbindung zwischen dem Halbzeug und dem erstarrten Gießmetall an der aufgerauten Oberfläche erfolgt. Die Erfindung zeichnet sich
dadurch aus, dass die Oberfläche des Halbzeugs durch Hochdruck-Wasserstrahlen aufgeraut wird. <IMAGE>
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